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通信の高速大容量化・高安定化に必要なノイズを含まない超高周波
クロック用の極薄水晶ブランクを開発する。 

・ラッピング技術とウェットエッチング技術を併用した水晶基板 

 薄板化プロセスの開発 

・水晶基板への電極形成および特性評価 

最先端光通信ネットワーク・電子機器向け           
超高周波水晶ブランク開発 

委託者：（株）田辺製作所 

新潟県工業技術総合研究所 

研究概要 

研究項目 

水晶ウェハー 

水晶ブランク 水晶デバイス 

電極形成＆ 
パッケージング 


